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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2015-2022年中国高性能集成电路市场供需分析及投资前景研究报告》共

十二章。报告介绍了高性能集成电路行业相关概述、中国高性能集成电路产业运行环境、分

析了中国高性能集成电路行业的现状、中国高性能集成电路行业竞争格局、对中国高性能集

成电路行业做了重点企业经营状况分析及中国高性能集成电路产业发展前景与投资预测。您

若想对高性能集成电路产业有个系统的了解或者想投资高性能集成电路行业，本报告是您不

可或缺的重要工具。

     一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻

、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或 介质基片上，然

后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一

个整体，这样，整个电路的体积大大缩小，且引出线和焊 接点的数目也大为减少，从而使电

子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。 它在电路中用字

母&ldquo;IC&rdquo;（也有用文字符号&ldquo;N&rdquo;等）表示。  
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